D. Instalacién del disco duro y del lector éptico
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. . ) - ° A Por razones de seguridad, no olvide desconectar el cable de - 1. Afloje el enganche y retire el Serial ATA y los cables de alimentacion.
limentacion antes de abrir | . , o
o ° ConflguraClon de IOS puentes L4 AlIMENtacion antes de abrria carcasa é\é‘figﬁsﬂ;ﬁ)ﬂén 2. Ponga el disco duro y el lector optico en el chasis de discos y
N Panel frontal ° o 1. Retire los 3 tornillos de ajuste manual de la tapa del chasis. ! - térmico atornillelos fijo a los lados.
i . ® 2. Desplace la carcasa hacia atras y hacia arriba. : a
J @ Base de conexiones SPDIF-Out . P Y e e :
° F1 . 5.25” Bay ° —Te = Eala%ca del B = r
° . ) i ° = S astidor |
° @ - F2. 3.5” Bay Asignaciones de los contactos(JP1): Serial ATA lector |
° ° —— . . . L o H
° 3 . 1=GND O o o - A\ No aplique una cantidad excesiva de compuesto térmico. dptico (ODD) e
. F3. Boton de encendido/ ° 2=VCC I I . i .
LED d did ° 3=SPDIFO ° e A 9. Despegue la etiqueta protectora en la parte inferior del moédulo ICE. v m J
° e encendido . = 1 2 3 N | Quite la cubierta protectora del zécalo del CPU. Serial ATA disco <_i
: duro (HDD
° F4. LED de disco duro (HDD) ° ° 10. Atornille el modulo ICE a la placa base. Presione la esquina diagonal uro (HDD) O o — O
d p Lo i opuesta hacia abajo cuando apriete cada uno de los tornillos.
° Shuttle @ F5. Boton de reinicio ° @ Conector del ventilador ¢ el del ventilad
. ° 11. Enchufe el conector del ventilador. i i ij
o F6. Auriculares ° 3. Coloque el bastidor en el chasis y vuelva a fijarlo.
. o . FAN_SENSE iy .
F7. Micréfono ° Ground °
° FAN_PWM 2y FAN_SENSE Ground
° F8. Puerto USB3.0 ° - 1 - °
N \- \- . |
° F9. Puertos eSATA + . . H
. Puerto USB 2.0 . . B
°
° ° CPU_FAN1 FAN1 ° Enchufe el conector
° ° del ventilador.
°
° °
° . @ . @ CIR ° 12. Ajuste el ventilador al chasis
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N ° ENTRADA-AUX ° ’ 4. Conecte los cables Serial ATA y de alimentacién a la unidad de
Panel posterior ° Asignaciones de los contactos ° discoduro (HDD).
® P o Asignaciones de los contactos (IP6): °
° . (AUX_IN1): 1=Ground N B. Instalar el procesador y el médulo ICE &
° -
. . - . 1=CD_IN_L —— 2=5V_DUAL . & _ —> _
BI. gnchfe de alimentacion ° 2=Ground 3=CIR-RX ° 1. Afloje los tornillos del ventilador ICE al reverso del chasis % & Cable serie ATA
1 e 3=Ground = = = ' -
o _ ° 2. Afloje los tornillos de sujecion del médulo ICE y desenchufe el Cable de alimentacion
° 4=CD_IN_R Serial ATA
. B2. Puerto DVI-I ° - = 1 2 3 ° conectorde ventilador
4 3 2 1
° B3. Puerto HDMI ° ° ] .
o o C. Instalar el modulo de memoria
® B4. Puerto USB3.0 ° ° ] ] B ] 5. Conecte el Serial ATA y los cables de alimentacidn a la unidad 6ptica
° B5. Puerto Fsata & USB2.0 . @ Base de conexiones USB extendida . » Guia par.a conflguracllon dela mem(?rla. . S
° Antes de instalar los médulos de memoria, lea y siga las indicaciones
. B6. Puerto LAN & USB2.0 ° Asignaciones de los contactos (USB1): 9 7 5 3 1 ° "‘ de la guia para la configuracion de la memoria.
. o N ° {
° B7. Entrada de audio (Line-in) R 1=VCC 2=VCC [ o|loeleo|m ’ ° i& A Aseglrese que la tarjeta madre sea compatible a la memoria.
° B8. Salida de audio central/ 3=D1- 4=DO0O- Enchufe el conector Se recomienda utilizar memorias con la misma capacidad, marca, Cable de ali -
° = = @ o o o 0o ° del ventilad velocidad y chips utilizados. able de alimentacion
° graves 5=Di1+ 6=D0+ el ventilador. Serial ATA
° . . ° 7=Ground 8=Ground 10 8 6 4 2 ® (Consulte la dltima lista de compatibilidad de la pagina web de Shuttle) Cable serie ATA <=
B9. Salida de audio frontal (I/D) ° 9=KEY 10=Ground ° 3. Extraiga el mddulo ICE del chasis y pongalo a un lado. Los médulos de memoria tienen un disefio a prueba de fallos. El
° B10. Salida d dio | | (/D ° maédulo de memoria solo puede ser instalado en una direccion. En
° . Salida de audio lateral (I/D) ® A Este zocalo de 1156 contactos es muy fragil y se puede darar caso de que no pueda introducirlo en la ranura, cambie la direccion.
° B11. Botén clear CMOS ° ¢ con facilidad. Tenga siempre sumo cuidado cuando instale el Memory modules have a foolproof design. E. Instalacion de tarjetas de ranura
. ) ° @ Base de conexiones del panel frontal ° procesador y limite el nimero de veces que quita y cambia éste. L )
° B12. Salida de audio envolvente . P o :j\ntes diir;stalzlar eLICPlfA asegurese de apagar eolI qrdega(lj(é'P{Jde » Regla para conexion de la modalidad Canal Dual 1 Afloie los tornillos del e del J lacion. Quite el
o /D i i . 9 7 5 3 1 esenschufar el cable alimentacionpara evitar danos de i En la modalidad Canal Dual los médulos de memoria pueden transmitir y recibir | '+ “\'0J€ 108 lornitios det soporte Cé 1a ranura de ampliacion. fluite €
° ( ) oo o Asignaciones de los contactos (JP3): ® datos con dos lineas de datos de bus simultaneamente. Activando la modalidad soporte del panel posterior y coloquelo aparte.
B13. Salida SPDIF éptica ° 1=HDD IED 2=Power LED ‘ oo oo |m ’ ° » Siga las indicaciones de abajo para instalar correctamente los Canal Dual se puede ampliar el rendimiento del sistema. Las siguientes iméagen- 5 L . »
® ., " _ - _ - médulos de memoria en las ranuras es explican las reglas de conexion para la modalidad Canal Dual. A Observacién: El tamano maximo para tarjetas gréficas es
. B14. Perforacion para Wifi . 3=HDD_IED- 4=Ground ‘ elelo|e ’ ° 267mm x 98mm x 34.6 mm.
° (Opcional) ° §=CR;eset—dbUtton g=cP;owerabutton 0 8 6 a 2 ® 4. En primer lugar desbloquee y levante la palanca del zécalo. DIMM1(Rojo),vacio
., =Groun =Groun ° : P
° B15. Perforacién para COM ° 9=NC 10=NA Presione @) con su pg’lgar y mueva la palanca direccion a @ hasta que DIMM2(Amarilo)Instalado
. ° ° se suelte de la retencion.
° (Opcional) . DIMM3(Rojo),vacio
°
°
° DIMM2(Amarillo),Instalado
° . . ° Q USB 3.0 Connector
. n Las conexiones DVI-l y HDMI se desactivan cuando ° °
i i 21 DIMM1(Rojo),Instalado
. una tarjeta PCI/ PCl-Express estd instalada. ° Asignaciones de los contactos (CNS): ° (Rojo)
° )
. . 1=Wake- 2=-PCI-ERST  3=Ground 4=USB3_100M+ DIMM2(Amarilo) Instalado
@ © © © 06 06 06 06 00 00000 0600606000000 00000000 00° 5=USB3_100M- 6=Ground 7=PET2P 8=PET2N ° DIMM3(Rojo), Instalado I—> Ranura PCI
* =- = = ‘ i | [
° . 9=-Ground 10=PER2P 11=PER2N . 5. Levante la placa metalica de carga que se encuentra en el zécalo del DIMM2(Amarillo),Instalado m Ranura PCI Express x16
. [lustracion de la placa base e 12=Ground 13=VvCC3 14=VCC3 microprocesador. g : S — —
. ° ° > Instalacion de memoria
° ° ° Médulos DIMMs DDR3 DIMMSs no son mutuamente compatibles. Aseglrese
Salida de audio frontal/Line-In ° de instalar médulos DDR3 en esta placa base. Siga las indicaciones de abajo .
° Contrall , | | ?i 55512'0 Puertos & ® [ L S S J Bastidor del CPU para la instalacion correcta de los médulos de memoria en las ranuras. 2. Instale la tarjeta PCI/PCI Express x16 en la ranura PCI/PCI Express x16.
entral/graves ° °
[ ] - L 2x USB 2.0 Puertos & . 3. A | te.
. envolvente/lateral - Eata Prorton 00 . 14131211109 8 7 6 5 4 3 2 1 ° 1. Desbloquee el seguro del médulo DIMM. segure el soporte VGA Card PGB
Boton clear CMOS HDMI &DVI-I ° ° 2. Alinee el corte del médulo de memoria con la muesca del slot e inserte —
° m Conector SPDIF-JP1 Puertos . @ RS232 conector ° e el médulo en la ranura asegurandolo con las pinzas plasticas laterales. S| %46mm
° ~ .UI e la
N @ Conecto_rAeJ)t(rjc:\la1 2x USB 3.0 Puertos ° ° E}Eﬁéﬁgra A El médulo DDR3 tiene un hueco de tal manera que solo puede ser
° @ Conector del Base do ° Asignaciones de los contactos (COM1): o 7 5 3 1 ° insertado en una direcci6n. O
ventllador_‘FAN1 conexiones USB ° 1=DCD1P 2=RX1P ¢ o
° Conector del ventilador- extendida-USB1 °
° FAN1 o 3=TXD1P 4=DTR1P ‘ e | oo = ’ ° A No tocar los contactos del z6calo. Para proteger el z6calo remueva siempre . . . . . . . . Chassis
. One PCI Express x1 ° 5=Ground 6=DSR1P ‘ ° [ elele ’ ° la cubierta protectora del zécalo cuando el CPU no estd instalado. D Cover
. Ranl.Jra N 7=RTS1P 8=CTS1P ° 3 , . DDR3  240-pin 1.5V ° E
° Intel H67 Conjunto de chips 9=-XRI 10=NA 10 8 4 2 6. Coloque la CPU en el zécalo de tal forma que las muescas estén alineadas corte P
° ° ® con las marcas de alineacion del zocalo. Asegtrese de que la CPU se Seguro v Muesca Seguro
R ° ° encuentra en posicion perfectamente horizontal y después inserte la CPU 0 = Ranuras PCI/PCI Express x16
. ° en el del zécalo. o }H
® . s . |
° ° > Informacion de Segurldad ° Ranura en el CPU Llave de ajuste del z6calo I 78%2-96 pin : 7272 =144 pin ! F. Completado
° One PCI Express x16 ° Lea las siguientes precauciones cuidadosamente antes ® A - y -
Ranura Socket 1155 . de configurar un equipo Shuttle XPC ° '5_:' 2! ! ; (2] % EEER BEEENR é () 1. Vuelva a colocar la carcasa y fijela con los tornillos.
° RS232 Conector- | ° Marcas del 3 QN A,
. SOM ° PRECAUCION . triangulo (Pin 1) ‘ ‘ 7,% EEEE EEEDE F?\*:
° SATA 6.0Gbs-SATA 1,2 ° La sustitucion incorrecta de la bateria puede dafnar este equipo. Q%W
° ° Sustituya la bateria Unicamente por una igual o equivalente ®
° recomendada por Shuttle. Deseche las baterias usadas segun ° 3. Compruebe que las pestaias laterales esten fijas y que el médulo de
° AConector de las instrucciones del fabricante. ° memoria esté firmemente insertado en las ranuras del zécalo. Y
° alimentacion ATX ° é
o -ATX2 ° Declaracién de cumplimiento relacionada con el laser ° 3 &
N @ 4 ranuras DIMM DDR3 ° La unidad de disco 6ptica de este PC es un producto laser. La etiqueta ® Ranura en el CPU Llave de ajuste del zécalo
N CIR Conector-JP6 de 240 contactos Slots ° de clasificacion de la unidad se encuentra situada en dicha unidad. o
Serial ATA-SATA 3,4 g%’gﬁggi%ﬂe . ° A\ Tengaen cuenta la orientacién del procesador y NO lo fuerce para insertarlo
L] A | z6calo; de esta forma impedird que los contactos del procesador se
USB3.0 Conector CN5 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 en el zocalo; p q p
* : s b ATX-PWR1 ° obucTo S CLAS ® doblen en el zécalo y que resulte danado. 2. Completado.
o Comecrdelpene - - : g Conector del panel . PRECAUCION: RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. . . _ .
frontal-JP3 NO SE EXPONGA AL HAZ. ° 7. Ajustar el bastidor, bajar la palanca del zécalo y cerrar. o
L4 ® ° 8. Extienda la pasta térmica regularmente sobre la superficie del CPU. A Repita estos pasos para instalar mddulos DDR3 adicionales si asi lo desea. A cargue los valores del BIOS optimizados.
° °
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Q El color real del producto puede variar a la fotografia mostrada aqui. 53R-SH67H3-2001



